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Quelle: Amazon, nutzt 
Roboter für Lagerlogistik, 
zur Auslieferung und 
sogar zum Verpacken.







Grundgestelle mobiler Roboter
• Stabil, leicht, flexibel
• Erdbebensicher
• Reinraumfähige Werkstoffe und Oberflächen 

Zulässige Werkstoffe:
• Metalle: Rost- und Säurebeständige Stähle, 

Eloxierte Aluminiumlegierungen
• Kunststoffe: PP, PVDF, PFA, PTFE, PEEK
• Elastomere: Perflour/Fluor-Kautschuk
Zulässige Oberflächen:
• Metalle: Fein geschlichtet, (elektro)poliert
• Leichtmetalle: Anodisiert oder beschichtet

Nicht zulässige Werkstoffe:
• Metalle: Eisenwerkstoffe, Buntmetalle, Kupfer-Zink Legierungen
• Kunststoffe, vulkanisierte Werkstoffe, Elastomere
• Allgemeine Werkstoffe wie Holz, Papier, Stoffe, Leder…
Nicht zulässige Oberflächen:
• Keine lackierten Komponenten, Ausgasverhalten beachten
• Keine rauen Oberflächen, nur reinigbare Oberflächen
• Achtung: Stabil für Isopropanol, DI-Wasser und Ethanol
• Unbekannte Label aus Papier/Folie
• unzulässige Kleb-/Schmierstoffe,Dichtmaterialien (Silikon)Kippsicherheit, Erdbebensicherheit:

• Tief liegender Schwerpunkt
• Nachrechnung + Simulation
• Hohe Sicherheitsfaktoren

Normen und Standards:
• RoHS, REACH, PFAS, Konfliktmineralien … weltweite Standards



Antrieb und Fahrwerk
• Wendig und schnell
• Omnidirektional oder differentiell
• Gleitreibung, Schlupf, Partikelentstehung vermeiden
• Angepasste Brems- und Beschleunigungsrampen
• Vibrationsarm



Ladestation
• Kontaktbehaftet oder induktiv
• Leistungsstark (Ladeströme bis zu 100A)
• Personensicher
• Umgebungssicher



Roboter und Greifer
• Arme mit passender Last und Reichweite
• Im besten Fall kooperativ
• Greifen im Formschluss (Stromausfall, Erdbeben…)
• Redundante Sensorik, kamerabasiertes Greifen (+Teachen)
• Sicheres Design ohne Spitzen, Ecken und Kanten
• Höchste Sauberkeitsanforderungen



Sicherheitssensorik
• Navigation
• Personenerkennung
• Umgebungserkennung



Display und Bufferplätze
• Einfache und sichere Bedienbarkeit
• Erdbebensichere Bufferplätze
• Redundante Sensorik
• RFID-Lesen
• ESD + Personensicherheit



Versorgung und Steuerung
• Wandler

• 50V, 24V, 12V, 5V → DC
• 230V → AC

• SPS, S-SPS
• Schütze, Sicherungen, Endstufen, Steuerungen
• Elektrische Sicherheit, Personensicherheit



Akku
• 50V, 40Ah
• Ladeströme bis zu 120A
• Ladezyklenanzahl: bis zu 10k
• Li-FE-Po, Li-Ti-O
• Transportsicher, Lagersicher
• Sicher gegen Thermisches Durchgehen



www.starke-optik.de

Einhausung
• Leicht reinigbar (weiß oder spiegelnd)
• Leicht servicebar
• Airflowgerechtes Design
• Beleuchtungskonzept (Toolstatus und Signale)
• Thermisches Konzept
• Sicheres Design
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Fabmatics GmbH
Zur Steinhöhe 1, 01109 Dresden, Germany
Tel.: +49 351  65237-0
info@fabmatics.com
www.fabmatics.com

Vertraulichkeitshinweis:
Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. 
Die Präsentation darf weder ganz noch auszugsweise verteilt, veröffentlicht oder reproduziert werden, 
noch darf der Inhalt gegenüber dritten Personen offen gelegt werden. Mit der Entgegennahme dieser 
Präsentation erklärt der Empfänger sich einverstanden, die Vertraulichkeit der Präsentation zu wahren.

Vielen Dank.


	Folie 1: AUTOMATE YOUR SUCCESS
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5: FACTS & FIGURES
	Folie 6
	Folie 7: MATERIAL HANDLING & TRANSPORT
	Folie 8: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 9: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 10: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 11: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 12: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 13: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 14: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 15: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 16: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 17: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 18: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 19: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 20: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 21: Mobile Robotik in Halbleiterfabriken
	Folie 22: Vielen Dank.

